23.5.2003

ISSN 0344-8843 e 3,50 www.elektroniknet.de

Marit&lechnik

Die Wochenzeitung fiir Elektronik und Informationstechnik

21 /2003

VIChips: 200-W-Bus-Konvertermodul im BGA-Gehduse

Vicor gelingt Quantensprun

Mit den in BGA-Gehdusen untergebrachten DC-DC-Konvertern der
VIChip-Modul-Serie prasentiert Vicor ein vollig neues Konzept fiir
die verteilte Spannungsversorgung auf Leiterplatten.

Andover - »Kleiner, kraftvoller,
kostengiinstiger«, dieser Devise
folgend hat Vicor das Factorized-
Power-Konzept entwickelt. Vicor-
Griinder und CEO Patrizio Vincia-
relli verfolgt damit kein geringeres
Ziel, »als das Ende der klassischen
Brick-Module auf der Leiterplatte
einzulduten«.

Sein Plan konnte aufgehen,
denn ein Blick auf die Leistungs-
daten der neuen DC-DC-Kompo-
nenten zeigt, dass Vicor offen-
sichtlich ein technischer Quanten-
sprung gelungen ist. Eine Blitzum-
frage unter den Wettbewerbern
macht zudem deutlich, dass es ei-
nige Zeit dauern diirfte, bis von ih-
rer Seite mit dhnlichen Produkten
zu rechnen ist.

Vicors Factorized Power-Kon-
zept basiert auf verschiedenen VI-
Chips. Als Erster wird nun der
B048K120T20 vorgestellt, ein Bus-
Konverter-Modul fiir die Umset-

zung der Zwischenkreisspannung
von 48 auf 12 V. In einem 21,5 x
32 x 6 mm groften BGA-Gehduse
untergebracht, bietet er 200 W
Ausgangsleistung. Sein Platzbe-
darf entspricht einem Drittel her-
kommlicher Quarter-Brick-Modu-
le. Dafiir wird dem Anwen-
der eine Leistungs-
dichte von 800
W/Inch3 geboten,
das entspricht etwa
dem Fiinffachen
bisher erhaltlicher Bus-Konverter-
Module im Half-Brick-Format.
Auch in puncto Preis setzt Vi-
cor Mafdstabe. In OEM-Stiickzah-
len wird der »BGA-Wandler« 24
Dollar kosten, das entspricht ei-
nem Wattpreis von 12 Cent. Mit
der Verfiigbarkeit grofier Stiickzah-
len wird Ende diesen Jahres ge-
rechnet. Derzeit bewegt sich die
monatliche Fertigungskapazitat in
Andover bei 300.000 bis 400.000

Patrizio Vinciarelli, Vicor:
»Mit dem Factorized Power- =
Konzept wollen wir die 7
Brick-Wandler ablosen.«

Wandlern. Im Laufe der ndchsten
Monate sollen zudem weitere Mo-
dule auf den Markt kommen, die
Vinciarellis Vision einer fast belie-
big kombinierbaren, BGA-Gehduse-
basierten Spannungsversorgung auf
der Leiterplatte Wirklichkeit werden
lassen.

Naheres iiber den »BGA-Wand-
ler« erfahren Sie in einer unserer
ndchsten Ausgaben. (eg) |

Es gibt keinen Grund zum Klagen
EDA-Tools,

Embedded-Prozessoren



